洛阳理工学院先进刀具材料快速制备与测试平台建设项目采购需求
一 招标概况
1、项目名称：洛阳理工学院先进刀具材料快速制备与测试平台建设项目
2、采购预算（最高投标限价）：110万

3、设备清单
	序号
	设备名称
	数  量
	备    注

	1
	高温刀具热压制备与氧化
	1套
	

	2
	工程材料形态与元素分析仪
	1套
	


核心产品：工程材料形态与元素分析仪
二 技术要求
技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准。采购文件中技术要求部分为满足采购人需要的最低要求，如有与某项参数描述相同，并非特指，仅为招标项目质量、档次、水平参照，评标以功能、性能为主。

	序号
	设备名称
	技术参数与要求
	数量
	备注

	1
	高温刀具热压制备氧化
	1. 本项目为先进刀具材料快速制备平台，主要包含高温刀具热压制备设备和高温刀具氧化设备。高温刀具热压制备设备主要是在真空（或其它气氛）条件下将材料热压成型的成套设备，主要采用电阻式加热，由油缸驱动的压头上下加压。该设备将真空/气氛、热压成型、高温烧结结合在一起，适用于粉末冶金、功能陶瓷等刀具新材料的高温热成型。高温刀具氧化设备主要是供刀具制品正火、淬火、退火等热处理之用,或金刚石等切割刀具进行高温氧化实验用途及合金钢制品、各种金属机件正火、淬火、退火等热处理之用。

高温刀具热压制备设备需要保证先进刀具材料热压制备时的高温（2200℃以上）高压（压力10T以上）和不同气氛下的烧结，包含触摸屏精确集成化一体控制，保证不同温度下的烧结压力可以进行精确曲线控制。

高温刀具氧化设备需要保证先进刀具材料在不同气氛下高温（1400℃以上）安全氧化，机器必须双层壳体风冷结构，温度控制系统采用人工智能调节技术，具有PID调节、自整定功能，并可编制30段以上升降温程序；控温精度±1℃。
2.设备应本着“实用、可靠、经济、先进”的原则设计，需满足以下要求：
2.1高温刀具热压制备设备
     产品为周期作业式，主要用于各种陶瓷、粉末冶金、纳米材料等在真空或保护气氛下有压和无压烧结。
* 2.1.1 高温刀具热压制备设备主要参数
（1）额定功率：大于30KW；
（2）最高温度：2200℃
（3）额定温度：2000℃
（4）电源：380V 三相；50HZ；
（5）有效工作区尺寸：Φ110×110mm，加热元件尺寸160*260
（6）压头直径：至少大于Φ50mm
（7）最大压力：至少大于10T（数显、自动调压、自动保压）
（8）冷态极限真空度：5×10-3Pa
（9）仪表控温精度:±1℃，PLC+触摸屏，集成化一体控制
（10）保温层:石墨毡+石墨筒
（11）加热方式：石墨碳管
（12）温度控制方式：钨铼热电偶+红外测温仪
（13）温度控制精度：±1℃
（14）压力波动：≤±0.1MPa
（15）压头移动精度：0.01mm
（16）压力行程：0～100mm(数显、自动调压、自动保压)
（17）压升率：≤4.0Pa/h
（18）充气压力（微正压）：≤0.05MPa（氮气，氩气及混合气体）
（19）加压方式：单向加压，伺服电机调整
（20）观察窗玻璃尺寸：90mm
（21）安全保护：具有高温烧结断偶保护和显示装置、过温保护、过流保护、欠压保护（水压）和真空腔体内必须有水冷装置和相关保护装置。
(22) 提供详细产品说明书，进行设备使用、维护及检修培训，提供所能开设实验的实验指导书。
* 2.1.2 高温刀具热压制备设备的主要结构说明
（1）炉盖：采用双层水夹层结构，内外壁均为不锈钢抛光。设有压头、屏蔽、锁紧装置及启开装置，并设有水冷装置。
（2）炉体：采用双层水夹层结构，内壁为304不锈钢抛光，外壁为304不锈钢镜面抛光。采用“0”圈真空密封，并设水冷装置（防止因温度过高“0”圈老化）。设有测温孔、抽气孔、观察孔屏蔽、在炉体上设有电极引入装置，三相加热有利于电网平衡，并有电极保护罩。炉体固定在炉架上部，压头及油缸固定在炉架底部和顶部，可拆卸。
（3）炉底：采用双层水夹层结构，内外壁均为不锈钢抛光。是由内外封头和法兰组成，下压头进气隔膜阀组成，并装有可调节高度位移传感器。
（4）炉架：由上下横梁两根厚壁圆筒立柱焊接而成，上下压头支座都为型钢焊接成型产品，耐压强度高，光洁度及平衡度高。
（5）压头：上、下压头采用高强度石墨块制作而成，压头所承受压力30～70MPa，压头强度可以保证承受压力至少70MPa。
（6）真空系统：由油扩散泵、机械泵配有电磁压差阀（防止因突然停电、机械泵油倒灌）充气阀、放气阀、真空蝶阀、真空压力表（±Pa）波纹管、真空管路和支架等组成。
（7）液压系统：采用电动输入方式。由液压站配有进口比例阀、调节电位器、压力传感器、位移显示器采用光栅尺（测距精度0.02mm）、液压缸等相关液压装置，压力调节手动自动可切换、可通过手动调节。仪表可设定自动调节压力，并能实现稳压、保压。
（8）温控系统：采用可控制硅控温，所有仪表为50段708P温控表，具有P.I.D调节、超温声光报警功能，电器元件采用施耐德、ABB或正泰等知名品牌，电控屏箱按西门子标准制作，控温精度高，操作方便。
（9）发热元件及隔热屏：发热体采用国产高纯石墨制作成圆筒型结构。隔热屏采用石墨筒，外层增加碳毡，最外层采用不锈钢套加以固定，隔热效果好，耐热冲击性好，并能快速升温，在90分钟内可达到最高温度。
（10）充放气系统：由各种管道及手动真空隔膜阀组成，方便用户连接气路。
（11）水冷系统：由各种管道阀等相关装置组成，具有断水声光报警自动切断电源功能。
（12）变压器及联接铜排：采用与使用功率相匹配的变压器及铜排。
（13）提供详细产品说明书，进行设备使用、维护及检修培训，提供所能开设实验的实验指导书。
2.2高温刀具氧化设备
* 2.1.2 高温刀具氧化设备主要参数
（1）炉膛尺寸 200*150*150mm（深*宽*高）；
（2）机器电源
AC220V，50/60Hz；额定功率4kw
（3）炉体结构
双层壳体风冷结构；
（4）电源：380V 三相；50HZ
（5）炉膛材质：真空吸附成型的优质高纯氧化铝纤维固化炉膛，保温性能好；
（6）炉膛设计：炉体采用台阶式拼装构造，炉门和炉门框采用整体设计，有效的保证了炉膛的不塌顶，炉门和炉门框的紧密配合使热能不易散失和增长了炉门部分的使用寿命。
（7）炉门结构：侧开门
（8）真空度：-0.1Mpa。
（9）测温元件：S型热电偶，测量范围[0-1600°C]
（10）使用温度：最高温度1400℃。
（11）升温速度：温速度20℃/min。
（12）标准配置：主机1台，真空泵一套，坩埚钳1把，高温手套一副、相关高温操作工具。
（13）提供详细产品说明书，进行设备使用、维护及检修培训，提供所能开设实验的实验指导书。
* 2.2.2 高温刀具氧化设备的主要功能和特点
炉膛采用高纯氧化铝多晶莫来石纤维材料经独特工艺构筑，控制系统采用微电脑人工智能调节技术，具有PID调节、模糊控制、自整定功能；晶体模块化可控硅控制、移相触发，保护装置采用独立超温保护、过流、漏电、短路保护。适用于电子陶瓷与高温结构陶瓷的烧结、玻璃的精密退火与微晶化、晶体的精密退火、陶瓷釉料制备、粉末冶金、纳米材料的烧结、金属零件淬火及一切需快速升温工艺要求的热处理。
（1）炉壳采用双层风冷结构；炉体表面温度更低，设计紧凑，满足实验室小空间要求；
（2）炉膛采用氧化铝纤维材料，保温性能好，耐用，拉伸强度高，无杂球，纯度高；
（3）加热元件采用优质硅碳棒，大大提高了使用寿命；
（4）真空装置组成：旋片式真空泵+进出气阀+真空管道；
（5）本机具有超温报警并断电保护功能，漏电保护功能，操作安全可靠，保障了人身安全。
	1
	

	2
	工程材料形态与元素分析仪
	1.本项目为先进刀具材料快速测试平台，主要包含高温刀具热压制备设备和高温刀具氧化设备。高温刀具热压制备设备主要是在真空（或其它气氛）条件下将材料热压成型的成套设备，主要采用电阻式加热，由油缸驱动的压头上下加压。该设备将真空/气氛、热压成型、高温烧结结合在一起，适用于粉末冶金、功能陶瓷等刀具新材料的高温热成型。高温刀具氧化设备主要是供刀具制品正火、淬火、退火等热处理之用,或金刚石等切割刀具进行高温氧化实验用途及合金钢制品、各种金属机件正火、淬火、退火等热处理之用。

高温刀具热压制备设备需要保证先进刀具材料热压制备时的高温（2200℃以上）高压（压力10T以上）和不同气氛下的烧结，包含触摸屏精确集成化一体控制，保证不同温度下的烧结压力可以进行精确曲线控制。

高温刀具氧化设备需要保证先进刀具材料在不同气氛下高温（1400℃以上）安全氧化，机器必须双层壳体风冷结构，温度控制系统采用人工智能调节技术，具有PID调节、自整定功能，并可编制30段以上升降温程序；控温精度±1℃。
2.
工程材料形态与元素分析仪
2.1 工作条件与总体要求
2.1.1 电源：110~240 伏，50/60 赫兹，1KW
2.1.2 温度：操作环境18°- 23°;
2.1.3 湿度：＜60%RH
*2.1.4总体要求：可对样品表面形貌快速检测；样品EDS能谱分析；设备操作简便，科研技术人员可以快速掌握操作方法；设备在满足分辨率的前提下能够进行快速成像；设备对放置环境要求低；设备维护周期长。
2.2 技术参数要求
2.2.1  电子光学系统
（1）分辨率：5nm @30KV  (Se Image) ；8nm@30KV (BSE image)
（2）电子枪：三极自动偏压，预对中钨丝阴极 
*（3）放大倍数：10X~200,000X ,
*（4）加速电压：1-30kv, 连续可调；
（5）电磁对中器：四极电磁式
（6）电磁透镜：2级聚光镜，1级物镜，
*（7）物镜光阑：四位可变孔径（20μm、20μm、50μm、100μm）
（8）消像散器：八极电磁式
（9）扫描光栅运动：电位移 ±50μm，电旋转360°
2.2.2  真空系统
（1）全自动控制，真空、高压互锁安全保护，高真空时间小于3分钟
*（2）配备涡轮分子泵真空系统
*（3）配备旋片式机械泵|真空规|电动真空闸板阀|逻辑控制阀门
*（4）高真空优于9x10-3Pa
2.3  样品室系统
（1）样品台：自动马达驱动样品台X、Y、Z三轴自动， R、T手动
*（2）样品台行程：X，42mm；Y，42mm；Z，5-53mm；Tilt，±90°；R,360°
*（3）可放置最大样品尺寸：直径140mm，高度53mm
*（4）工作距离：5-53mm
*2.4  探测器系统：
（1）配备二次电子探测器（SE）
（2）配备红外CCD探测器用于观察样品室内部
（3）配备高灵敏度四分割半导体背散射电子探测器
*2.5  扫描模式：
（1） 聚焦模式：320x240 pixel，可移动，尺寸可变
（2） TV扫描模式：800x600 pixel
（3） 慢扫描模式：用于TV模式及聚焦模式
（4） 照相模式：最大3200x2400 pixel
（5） 高级扫描模式：动态聚焦
 * 2.6  图像格式：BMP, TIFF, JPEG, PNG
 * 2.7  自动功能：
（1）亮度/对比度自动调整, 
（2）聚焦，电子枪对中、偏压、饱和，
（3）物镜光阑摇摆对中，
（4）自动照相
2.8  控制系统：
*（1）基于Win10，Virtuoso专用控制软件；
（2）内嵌长度角度面积测量、图像编辑处理工具、图像实时灰度直方图显示；
（3）21英寸一体机；
（4）100%鼠标键盘操作。
*2.9  能谱仪： 
* 可对样品表面形貌快速检测；样品EDS能谱分析；设备操作简便，科研技术人员可以快速掌握操作方法；设备在满足分辨率的前提下能够进行快速成像；设备对放置环境要求低；设备维护后使用的周期长。
（1）探测器：分析型SDD硅漂移电制冷探测器，30mm2有效晶体面积，高分子超薄窗设计，无需液氮冷却，仅消耗电能。 
（2）能量分辨率： Mn Ka保证优于129eV（@计数率50,000cps）；以上探测器能量分辨率保证符合ISO 15632:2012标准。
（3）元素分析范围: B5～Cf98。
（4）具备零峰修正功能，可以快速稳定谱峰，开机后无需重新修正峰位。
（5）能谱应用软件采用最新的AZtecOne平台，多线程设计。
（6）内置Tru-Q引擎，确保定量分析的准确性；自动扣除背底，确定谱峰的位置及峰型；Qcal基于探头类型修正谱峰峰型，PPC准确预测高计数率下的和峰并进行修正。
（7）定性分析：AutoID可自动标识谱峰，可进行谱重构。
（8）定量分析：采用XPP定量修正技术，具有完备的虚拟标样库。
（9）电子图像最高分辨率达2048*2048像素；元素面分布图分辨率最高达1024*1024像素；可从面分布图上进行谱图重建。
（10）线扫描分析每条线可包含高达8192点，可从线扫描结果重建单点谱图。采用X1脉冲与图像处理器：可高效进行脉冲处理和图像采集，在1,000,000计数率下进行元素面分布分析，在100,000计数率下进行定量分析。
* 2.10  必须包含不导电材料测试所需的离子溅射仪一套，镀层均匀，导电性能好
(1)采用单片机作为处理器，具有自主知识产权，扩展性好；
(2)英寸触摸操作液晶显示屏，分辨率为800×480，全数字显示。
2.1 可设定：（a）溅射电流；（b）溅射时间；（c）屏幕亮度等参数；
2.2 可显示：（a）溅射电流；（b）溅射剩余时间；（c）工作真空度；（d）靶材累计使用时间；（e）设备累计使用时间等参数。
(3)溅射电流：3-30mA连续可调，最小步长为1mA；
(4)溅射时长：1-600s连续可调，最小步长为1s;

(5)工作真空：实时显示当前工作真空度，精度为0.1Pa

(6)溅射靶材：标配为高纯金靶（纯度4N9），规格为φ57×0.12mm；
(7)真空室：采用高透光性的高硅硼玻璃，尺寸约为φ125×125mm；
(8)样品杯：可容纳最大样品杯尺寸为φ90mm；
(9)设定溅射电流后，系统可自动调整至设定值，无需其它操作；
(10)具备溅射电流和真空度双重互锁，安全可靠，任一条件触发，系统即可停止工作，防止因为误操作导致设备损坏；

(11)极限真空优于1Pa，真空泵抽速为1L/s；
(12)具备实时曲线显示溅射电流和真空度功能非常方便用户了解系统工作状态；
(13)采用独特的靶材更换结构，无需任何工具，即可实现快速更换靶材；
(14)操作软件：内置操作向导，便于操作人员快速熟悉设备，在人员更替时无需厂家培训即可熟练操作仪器。 
3.全自动内圆切片机
* 3.1  全自动内圆切片机总体要求
主要功能：切割各种光学玻璃，半导体、陶瓷、水晶、石墨等专用设备，通过主轴刀盘上的金刚刀片运转，工作台进行横向和纵向移动，将夹具上的材料切成所需产品。
3.2 技术参数要求
*最大加工尺寸（mm）：φ60×80
切割速度（cm2/mm）：3-6
* 切割片厚（mm）：≤ 0.30
横向行程（mm）：120
纵向行程（mm）：100，每转一圈为2mm
主轴电机：三相0.75kw
*主电机转速（r/min）:2800转/分
4.
全自动研磨抛光机
* 4.1  全自动研磨抛光机总体要求
主要功能：主要用于金属材料的研磨抛光，也用于其它各类非金属材料的研磨抛光，如陶瓷、红外光学材料（如硒化锌、硫化锌、硅、锗等晶体）、玻璃、PCB板、岩样、矿样、耐火材料、复合材料及有机高分子材料等。兼具手动模式，应用灵活。可编程，兼容自动给液系统，实现全程自动控制。卡具可同时卡持6个样品。防腐钢体机身，坚固耐用。全面冷却清洗系统，排水系统，防溅罩，防尘盖等细节设计都十分便捷。适用于各种刀具材料的金相研磨、金相抛光。
• 可以预设/存储5组*12个步骤/组的程序，方便多种材料的研究
• 动力头可气动限位设定，在自动模式下，使砂纸、抛光布的利用率合理化
• 磨盘转速可调，转向可顺时针或逆时针 
• 动力头转速可调，转向可顺时针或逆时针
• 研磨、抛光后动力头可自动复位
• 冷却水喷嘴可转向、可伸缩  
• 兼容自动给液系统，自动给液系统有抛光液回流功能，防止给液管堵塞
• 卡具可卡持6个样品，直径40mm
• 防腐处理的碗型内衬
4.2 技术参数要求
电源：220V，单相，50Hz
       

磨盘电机功率：1Hp(735W)


*动力头电机功率：0.5Hp(370W)


*磨盘/自动头转向：顺时针或逆时针，可调


*磨盘转速：手动10-600rpm/min，自动10-700rpm/min，可调


*动力头转速：30-150rpm/min，可调


 动力头加载力值单点力：10N-90N


 加载模式：气动


 升降模式
 电动，限位控制


 样品卡持能力：6个


 *压缩空气压力：1-4bar，可调


 进气口尺寸：8mm；上水口尺寸：8mm


 下水口尺寸：内径32mm


 显示屏：对角线5.5in彩色触摸屏


 预设程序：5组，每组12个步骤


 自动给液系统：3个抛光液+1个冷却液


 卡具尺寸
 in: 1、1.25、1.5；mm: 25、30、40，变径环调节
	1
	1


三 商务要求
商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括支付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。
	质量标准
	国家合格标准

	质保期
	设备验收合格后，壹年免费质保，壹年免费上门服务（其中软件贰年免费升级和质保，贰年免费上门服务），提供承诺函。设备制造商承诺的质保期优于本采购要求的，按承诺执行。

	交货时间及地点
	交货时间：合同签订后60日内验收合格并交付使用。
交货地点：采购人指定的交货地点。

	履约保证金
	履约保证金的形式：转账或银行保函
履约保证金的金额：成交金额的5%
履约保证金缴纳时间：成交通知书领取后，合同签订前。
履约保证金退还：在供应商完成其合同义务包括任何保证义务后，采购人将把履约保证金转为质量保证金，至质保期满后如无质量问题一次性无息退还供应商。

	付款条件
	合同签订付60%货款，发货前付35%货款，货物（系统）交货（完工）安装调试试运行完成后，经甲方组织有关人员及使用单位联合验收，验收合格并正常运行后甲方支付乙方5%货款。
付款条件：申请付款时必须提交以下文件和资料：1、资金支付申请书；2、由需方签字的到货清单、验收报告；3、增值税专用发票,进口产品要求的相关票据。


